m FICHA TECN|CA Publicada em: 11/2011  Revisada em: 09/2016
BONID §)3Glo KL

Descri¢dao do Produto

O adesivo TEKBOND 198 & um vedante quimico anaerdbico tixotropico, de alta

L= viscosidade, média resisténcia a desmontagem e alta resisténcia a presséo.

L Uma vez aplicado, impede a corroséo e vazamentos entre as conexdes

metalicas. E recomendado principalmente para unido e vedacdo de flanges

metalicas rigidas, tampa de motores, caixas de engrenagens, podendo ser

utilizadas também em flanges de aluminio que necessitam de boa resisténcia
quimica.

Propriedades Fisicas - Liquido

Aparéncia (visual): Liquido vermelho (GEL)
Viscosidade a 25 °C: 500.000 a 1.000.000 cps
Densidade a 25 °C: 1,09a 1,11 g/mL

Ponto de Fulgor (TCC): >93°C

Tempo de Armazenamento a 20°C: 18 meses

Curainicial: < 300 minutos

Cura total: 24 horas

Propriedades Fisicas - Curado

Aparéncia (visual): Sélido vermelho
Temperatura de operagéo: -60a150°C
Preenchimento de folga: 0,25 mm
Resisténcia a pressao N/'mm? (PSI): > 35 (= 5.000)

Instrucoes de uso e manuseio

1. Para um melhor desempenho as superficies devem ser limpas, isentas de oleosidade e sujeira.

2. Para materiais inativos como ago inox, aluminio, ferro fundido e zamac recomendamos a utilizagdo do Ativador T:
Acelerador de cura para os adesivos anaerébicos (ativa e limpa superficies metalicas ou inertes).

3. Aplicar o adesivo no local ao qual se deseja unir espalhando-o uniformemente em forma de filete continuo em uma das

superficies do flange.

4. Monte as pegas e aperte 0s encaixes até que o alinhamento apropriado seja obtido.

5. Os encaixes devem ser apertados o0 mais rapido possivel para que néo haja a formagéo de calgos.

Nota: Os adesivos anaerébicos curam na auséncia de ar e entre as partes metalicas, o excesso de adesivo pode ser removido
com pano.
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Instrugées de armazenamento

Manter fora do alcance das criangas. Manter em local fresco a temperatura de 15 a 25°C, longe de metais e produtos quimicos.

Informagdes gerais

Nao utilizar para vedagéo de linhas de oxigénio liquido, em altas concentragdes de cloro ou em materiais fortemente oxidantes,
pois pode ocorrer explosdo. Nao é recomendado para plasticos. Em caso de contato com a pele e olhos lavar com agua em
abundancia.

Para maiores informagdes e manipulagdo segura deste produto consulte a FISPQ - Ficha de Informagdes de Seguranga de
Produtos Quimicos.

Embalagens disponiveis

A Tekbond disponibiliza embalagens de 15g, 50g, 250g.

IMPORTANTE: As informagdes contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitaveis. Nem a Tekbond e nem as
marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informagdes ou pela utilizagéo, aplicagédo ou processamento do
produto aqui descrito. Os usuarios deverdo permanecer atentos aos possiveis riscos decorrentes da utilizagao imprépria do
produto. Material fornecido pelo exportador do produto.
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